Wasserbasierender Schablonen- und Baugruppenreiniger fir die
Entfernung von Lotpasten, SMT-Klebern und Flussmitteln

Entfernung von Lotpasten und SMT-Klebern von Schablonen ausgelegt ist.
Basierend auf der MPC® Technology wurde das Medium zudem fir die Reinigung
von einseitig fehlbedruckten, bereits geléteten Leiterplatten entwickelt. Der Reiniger
kann in Sprih- und Uliraschallanlagen eingesetzt werden.

/‘,_ ‘ VIGON® SC 202 ist ein wasserbasierender Reiniger, der fur die zuverldssige
*
%
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TECHNISCHE INFORMATION 1

Kontaktieren Sie ZESTRON's Prozessingenieure fir kostenlose Reinigungsversuche:
Telefon: +49-841-635-26; E-Mail: techsupport@zestron.com

Vorteile gegeniber anderen Reinigungsmedien:
= VIGON® SC 202 wurde speziell fir die Entfernung von Flussmitteln auf einseitig
fehlbedruckten, bereits geléteten Leiterplatten entwickelt.
= Das VIGON® SC 202 zeichnet sich durch eine hohe Beladungskapazitdt, sehr gute
Filtrierbarkeit und dadurch lange Badstandzeiten sowie niedrigen Reinigungskosten aus.
» Tensidfrei, daher leicht rickstandsfrei abspilbar.
= VIGON® SC 202 hat keinen Flammpunkt und ist damit ohne Ex-Schutz einsetzbar.
=  VIGON® SC 202 ist in Sprihanlagen sowie Ultraschall-Tauchanlagen einsetzbar.
= Keine Schaumbildung bei Sprihanwendungen, geruchsarm.

Vor der Reinigung von Kunststoffteilen bitte unser Technisches Informationsblatt 3 einsehen.

VIGON® SC 202 ist von allen fihrenden Herstellern von Reinigungsanlagen fir den Einsatz
freigegeben. Einzelfreigaben kénnen angefordert werden.

... ein Unternehmensbereich der Dr. 0.K. Wack Chemie GmbH

PRO0001332.DOC release date: 08.06.2011

Germany

www.zestron.com

85053 Ingolstadt
Telefon: +49 (0)841-635-90 Fax: +49 (0)841-635-40

eMail: info@zestron.com

Bunsenstr. 6


mailto:techsupport@zestron.com

Prozesse 1. Reinigen 2. Spulen 3. Trocknen
. ® Stadtwasser bzw. Warm-, Druck- oder
Sprihanlagen VIGON® SC 202 VE-Wasser Umluft
® Stadtwasser bzw. Warm-, Druck- oder
Ultraschall VIGON® SC 202 VE-Wasser Umluft

* Bei geringer Wasserhdrte kann fir die Schablonenreinigung die Spilung mit Stadtwasser ausreichend sein. Bei hartem

Stadtwasser kdnnen nach dem Trocknen Kalkflecken zuriickbleiben. Fir die Reinigung von Fehldrucken empfiehlt sich
die Spilung mit voll-entsalztem Wasser.

Technische Daten

VIGON® SC 202 ist als einsatzfertige Mischung oder auch als Konzentrat verfigbar. Die technischen Daten entsprechen der
einsatzfertigen Mischung.

! Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei 25°C (Raumtemperatur). Der Reiniger kann jedoch in einem Temperaturfenster
von 25 — 50 °C fur z.B. die Reinigung von Schablonen und Fehldrucken in einem Prozess eingesetzt werden.

Dichte (g/ccm) bei 20°C 0,99
Oberfléchenspannung (mN/m) bei 25°C 28,7
Siedebereich °C 95-212
Flammpunkt °C Keiner
pH-Wert 10g/I H,O 9
Dampfdruck (mbar) bei 20°C 18,1
Wasserldslichkeit Wasserlsslich
Anwendungstemperatur’ °C 20 - 50
Einsatzkonzentration Fertigmischung Unverdinnt
Einsatzkonzentration? % 25

?Das Konzentrat von VIGON® SC 202 muss mit VE-Wasser verdiinnt werden.

PRODUCT FEATURES

. ® . . .
Umfangreich getestet und zur Reinigung ; Era e .Techriologle ermoglicht
. . Ll durch Kreislauffihrung extirem
‘ von bleifreien Lotpasten geeignet

lange Badstandzeiten

. e Das Produkt ist frei von
0,
100% konform mit den EU Richtlinien @ bedenklichen Inhaltsstoffen gemaf

(RoHS 1 & 2, WEEE) der SIN- & SVHC-Listen

Filterempfehlung:

Um die Vorteile der MPC® Technology im Bezug auf die besonders lange Badstandzeit for
VIGON® SC 202 voll auszunutzen, ist eine Filtration des Mediums empfehlenswert.
Bitte fordern Sie hierzu das Informationsblatt ,Filterempfehlung” an.

Umwelt- und Arbeitsschutz:

VIGON® SC 202 enthdlt keine halogenierten Verbindungen und ist biologisch abbaubar.
Fir den Einsatz am Arbeitsplatz beachten Sie bitte die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Verfigbarkeit/Lagerung:

VIGON® SC 202 ist in der fertigen Mischung und als Konzentrat in den Gebindegréfen 11,
51 und 25l verfigbar.

Das Produkt ist nach EU-Norm nicht kennzeichnungspflichtig und unterliegt auch nicht der
Gefahrgutverordnung.

Es wird empfohlen VIGON® SC 202 im Originalgebinde, in einem Temperaturbereich von
5°C - 30°C zu lagern.

Luftdicht verschlossen ist das Produkt unter diesen Bedingungen mindestens 5 Jahre
haltbar.

Entsorgung:

Gebrauchte  Reinigungsmedien  werden im  Originalgebinde  vom  Hersteller
zurickgenommen.

Alternative Produktempfehlung:

Fir die zuverlssige Entfernung von hartndckigen Flussmitteln empfehlen wir das
wasserbasierende MPC® Reinigungsmedium VIGON® A 201.

For die Reinigung von Schablonen im und auflerhalb des Druckers empfehlen wir unser
bewdhrtes VIGON® SC 200.
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